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案 内 状

入場無料
事前登録制

2025.11

2025.12.17㊌ ～ 12.19㊎
平日のみ 10:00 ～ 17:00
SEMICON JAPANは、半導体産業における
製造技術、装置、材料をはじめ、車やIoT機
器などのSMARTアプリケーションまでをカバーし、
エレクトロニクス製造の国際展示会です。



東6ホール No.E6528にて皆さまのお越しをお待ちしております！

Integrated Technologies

ご紹介機種

超大型ワイヤソー
MWM11411/MWM15413

半導体向け超精密平面研削盤
GCG300

高速処理
画像処理レーザー技術

制御技術
機械技術

信頼実績

画像処理関連装置 工作機械・電池関連

□1000㎜以上のシリコン・合成石英ほか ウェーハ工程全体で生産性向上に貢献

見る技術＋ソフトウェア＋搬送＝オール・イン・ワン 各種フレキシブル自動化ラインに豊富な実績

ウェーハを含む表面検査ほか多種対応 マシニングセンタ、研削盤、電池関連ほか

※実機展示はなく、サンプル、パネル、動画でのご紹介となります。
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